Fiche technique du produit

SL200557D6

Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm sucupira

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Dimensions

SL200557D6 Hauteur de goulotte 55 mm
0 o Largeur de goulotte 20 mm
Matieres
Couleur Sucupira
Standards
Homologations CE
Sécurité
Indice de protection IP IP40
Sans halogéne Oui
Résistance au choc IKO7

Identification

Accessoires Plinthe ; Joint de Couvercle ; Largeur 55

mm ; Hauteur 20 mm ; Décor Sucupira;Plinthes ;

Moulures de bas de mur ; Bordures de sol ;

meta_keyword Baguettes de finition ; Contremarches ;
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